
! 規格 

消  耗  功  率          420W 

空  氣   泵       膜片式專用泵 

容      量        30L/min最高 

熱空氣溫度        100-480℃ 

外形尺寸        187(W)*135(H)*245(D)mm 

倒計時最長時間      999秒 

 

! 功能 

* 傳感器閉合回路,微電腦數顯控溫,開機功率大,升溫迅速,溫度精確穩定,不受出風量影響 

* 防靜電設計,防止因靜電及漏電而損壞 PCB板 

* 不需接觸焊點的錫焊方式可免除零件位移及熱沖擊 

* 能大幅度調節空氣及溫度,可焊接 QFP及 SOP型 IC,焊接及除錫可根據要求選用不同噴嘴 

* 採用進口發熱絲,噴嘴與國際品牌共同 

* 拔焊工作完畢開機後送風延時工作,延長發熱體與手柄壽命 

* 腳踏摯控制加熱方便、快捷 

* 窗口可以交替顯示噴嘴溫度和加熱時間倒計時 

* 加熱倒計時時間值可以自由設定,有利於拆焊 BGA 

* 有鳴叫提示功能 

 

用途: 

* 適用於大多數表面貼裝零件的拆焊,如 SOIC、QFP、PLCC、BGA等 

* 用於收縮軟管 
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